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Danfoss + Sondex = Kibovllt valaszték

Fil

SONDEX’
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Termeékvalaszték:

" .. Szerelheto lemezes
Forrasztott lemezes hocsereélo hécserélék
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Lemez méret és tipusvalaszték kibovilt
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Forrasztott lemezes hocserelok, gyartas- és
alkalmazastechnologia

o O

- Tiszta folyadékok h(tése, flitése
- Tavflteés

- Szolar fltés és légkondicionalas
- HOszivattyuk és hovisszanyerdk
- Hasznalati viz elballitas
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SzerelhetO lemezes hocserélok szerelés- és
alkalmazastechnika:

Assembly dimensions ,
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Nehany szerelheto hocseréelo

Szerelheto

lemezes
hocserelok

Standard lemezes
o F(ités, HMV, G6z (150°C)

Kazettas

e Pl. Ammonia kozeg esetében

Hegesztett lemezes,
kdpenyes

* Magas hémérsékletli g6z

Biztonsagi lemezes

¢ Ahol a primer ill. Szekunder kézeg

semmiképpen nem keveredhet

Szabad ataramlasu

oSzilard részecskéket, pl.
rostokat tartalmazoé kézegeknél
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Standard:

Kazettas:

Biztonsagi:

Szabad

ataramlasu:
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HEXACT hocseréldo méretezo szoftver

Ingyenes, barki szamara letolthetd!
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HEXACT Hocserélo méretezo program

i Danfoss Hexact(v3.21) - (XD

B Fajl Bedllitasok  Ablak  Sdgé -8 x
1 - [ (8 Feladat - Riport generalds | §1 = EUR - == Magyar ~| & MultiKalk D.Pkalk Termék Info DEN - L]
‘ Méd
5 = , A ; Homérséklet profil(°C
@ Kivitel ) Méretezés ) Teljestmény omerse profil(°C)
= = : = 120
n Faloa inemmad Keressen értékeket az 1-es oldali terheléshez!
Hicseréld Optimdlis-XB -
110
Terhelés 320,0 s  Felilet hatarn 0,0 % 100
1-es oldal 2-es oldal
Folyadék Etilén glikol b Vie -
Bemend homeérseklet 110,00 °C 60,00} °c
Kimen§ hémérséklet 70,00 °C 80,00 °C 801y, 80 i
Térfogataram timeg >
76126 kg/h 137526 kg/h 70
Max. nyomasesés 20,00 kPa 20,00 kPa
Jaratok szama Autd B ot o
M NTUL / LMTD(K) f NTUZ 2,197 18,205 1,099 <<Him=>
Opcidk
40

valds Kimenet Kalkuldl || Kalkwlsl | [ Eredmények |
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Ami a hocserélo méretezo programban
nincs benne:

* Lemez anyagminoség ajanlas
» TOmMités anyagminoseg ajanlas
o Lerakddasok, vizko kéepzodeés elkerllése

ASCeNi1g-10 L4301
HECNoL]-L2- K]

K2CeAMo1-12-2 L4l
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Hbécseréld ajanlott lemez anyagminéségek:

Foto Lemez anyagmindség Felhasznalas
1.4301 Rozsdamentes acel Tiszia vizhez és zart aramkardkhdz.
1.4401 Rozsdamentes acel Alacsony klorid tartalmi vizhez
254 SMO Rozsdamentes acel Magasabb klorid tartalom
Titanium Magas klorid tartalmu vizhez, sos vizhez,

Mj: A fentiekben megadottak ajaniasckl A helyes anyagvalaszias Megrendeld feleitsségel
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Hbécseréld ajanlott lemez anyagminéségek:

Foté Max kiorid tartalom 60°C 80°C 120°C 130°C
0..10 ppm (mg/l) 1.4301 (304) 1.4301 1.4301 1.4401
(304) (304) (316)

10...25ppm (mgll) 1.4301 (304) 1.4301 1.4401 1.4401
(304) (316) (316)

25.._50ppm (ma/l) 1.4301 (304) 1.4401 1.4401 3.7025
(316) (316) (Titan)

50...80ppm (mg/l) 1.4401 (316) 1.4401 1.4401 3.7025

(316) (316) (Titan)

80...150ppm (mg/l) 1.4401 (316) 1.4401 3.7025 3.7025

(316) (Titan) (Titan)

150...300ppm (mg/) 1.4401 (316) 3.7025 3.7025 3.7025

(Titan) (Titan) (Titan)

300... ppm (ma/l) 3.7025 (Titan) 3.7025 3.7025 3.7025

(Titan) (Titan) (Titan)

Mj: A fentiekben megadottak ajanlasok! A helyes anyagvalaszias
Megrendeld feleldssegel
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Hbécserelé ajanlott tomités anyagminésegek:

Fotd Tomités anyagmindség Felhasznalas
Nitril gumi (NBR) Wiz, olaj, 120 _140°C-ig
EPDM Farroviz, goz, 150._170°C-ig
Witon (FKM) Kénsav, egyeb kémiai anyagok, 180°C

Mj: A fentiekben megadotiak ajaniasok! A helyes anyagvalasztas Megrendeld feleldsségel
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Lerakodasok fajtai és elkerllése:

e Szilard szemcsék lerakodasa
e Vizko kivalasa

Tiszta hocsereld Mianyag szemcsek a hécserélében Vizkd a hécserélében
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A lerakodasok kialakulasat befolyasold tényezok:

« kozeghOmeérséklet

« hocserél6 lemezek fellleti mindsége

« aramlasi sebesség, vizelosztas a hocseréldn belll
« VvizminOség
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Lerakodott szilard részecskék a hocserélében:

Részecske lerakodas akkor lép fel, ha az aramlo kdzeg sebessége alacsony, jellemzden
alacsony teljesitményl idészakokban.

Az 1mm atmérdnél kisebb részecskék jellemzéen nem akadnak meg a hécserélében ill. a
megfeleld aramlasi sebesseg hatasara kimosddnak a hécsereldbal.

"Y" -szliré beépitése a hocsereldé elé minden esetben javasolt, a szlirébetét szita mérete legyen
kisebb, mint a hécseréld csatorna meretének 1/4 része.

Vizko a hocseréloben:

A vizkbkepzddes altalaban hasznalati melegviz hécsereléknél jelenthet problemat. A kemény
vizbdl kivalo vizkd lerakddik a hocseréldk belsd felliletén, rontja a hécseréld héatbocsatasat ill.
néveli a hdcseréld hidraulikai ellenallasat.

A vizké leggyakoribb anyaga a kalcium karbonat és a kalcium szulfat.

A vizkod kivalas csdkkentése erdekében kerlljik a 48°C-nal magasabb HMV hémeérsekletet ill.
kerlljuk a hécseréld tuimeéretezését.
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MicroPlate TM

Micro Plate™ kialakitas Hagyomanyos halszalka
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Elonyok:

Micro Plate™ kialakitas

Csokkentett sebesség kiilonbség (1-3x)

Jobb vizelosztas

-

bt

Nagyobb és jobb
forrasztasi pontok
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Halszalka
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Aramlasi sebesség kilénbség (1-10x)

Kevésbé jo vizelosztas

Kisebb forrasztasi
pontok
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Bizonylatok, engedélyek:

1SO9001 1S014001 PED LS Lkt
compliance

XB, Ivoviz engedély
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